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摘要(译)

基于多层钝化概念开发了一种用于包装具有聚合物钝化层的有机电致发
光（EL）组件的方法及其结构，以形成用于通过以下方式包装和分离EL
组分与水分和氧气的湿吸收聚合物钝化层。涂层或电镀工艺，其中还考
虑阴极隔板的表面结构以增强钝化层，然后将其密封以代替传统的封装
罐设计。
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